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Wiadomo, ze karty dziurkowane w ma-

szynach buchalteryjnych i innych musza
byé wykonane z kartonu pierwszorzednej
jakoS&ci, poniewaz musza one sprosta¢ pod
wzgledem mechanicznym i elektrycznym
trudnym warunkom. Ze wzgledu na to, ze
kazda karta stuzy zwykle tylko przez czas
-ograniczony do sterowania wspomnianych
maszyn,
duze znaczenie gospodarcze. Odnawianie
jednak, polegajace np. na zwyklym trak-
towaniu kart jako makulatury, mogloby
znale§¢ zastosowanie tylko w stopniu ogra-
niczonym, a to dlatego, ze przez powtarza-
Jjace sie czesto ubijanie i gotowanie maku-
latury powstaja znaczne uszkodzenia
poszczegblnych widkien, uniemozliwiajgce
ponowne uzyskanie poprzednio wymienio-
nych wlasciwosci kart.

przeto odnawianie ich posiada -

Poza tym trzeba uwzglednié, ze tego
rodzaju regeneracja powoduje znaczne
koszty inwestycyjne oraz koszty biezace.

Jest rzecza znang, ze karty dziurkowa-
ne posiadaja zwykle tylko w niewielkie]
czeSci swojej powierzchni przerwy w po-
staci dziurek. Zadanie, jakie ma spelnié
wynalazek, polega wiec na tym, aby od-
nawiaé tylko te cze§¢ kart dziurkowanych,
natomiast zostawié niezmieniong znacznie
wieksza reszte powierzchni karty lub tez
zmieniaé ja jedynie powierzchownie, o ile
strona karty, zaopatrzona w napis tlo-
czony, ma by¢ ponownie uzyta.

Wedlug wynalazku zadanie to rozwig-
zZuje sie w ten sposéb, ze pokrywa sie kar-
ty dziurkowane z jednej lub z obydwu
stron cienkg warstwa cieklej masy pla-
stycznej, a nastgpnie poddaje si¢ je stia-



czaniu, zwlaszcza na kalandrach, tak aby
grubo$¢ karty nie zwigkszala sie istotnie.
Wedlug wynalazku stosuje sie¢ jako mase,
powlekajaca karty i wypelniajaca ich otwo-
ry, badZz mase termoplastycznag, zawiera-
jaca zywice sztuczng a ewentualnie takze
i substancje wi6kniste, lub tez mase wiék-
nista, pomieszang z lepiszezami termo-
plastycznymi lub topliwymi, lub wreszcie
zawiesing substancji wldékniste].
jest szczegolnie prosty, jezeli stosuje sie
masg pokrywajgca w postaci cienkiego
runa poprzednio uksztaltowanego. Cieklo§é
plastyczng, ulatwiajaca wypelnianie otwo-
row w kartach, jak réwniez pozadane jed-
norodne polaczenie karty z masg wypel-
niajgca, uzyskuje sie w zasadzie latwiej,
. jezeli stosuje sie wedlug wynalazku, a
mianowicie przed stlaczaniem lub po stla-
czaniu kart, ogrzewanie ich az do tempe-
ratury, w ktérej masa wypelniajaca miek-
nie lub topi sie.

Jezeli réwnocze§nie 2z wypelnieniem
otworéw jest wymagane uzyskanie mozli-
wosci ponownego wytloczenia na nadru-
kowanej stronie karty, nalezy jag w tym
celu uczynié nieco szorstka, tak aby ulep-
szyé przyleganie warstwy nakladanej.
Czynno§¢ te przeprowadza sie za pomoca
szlifowania lub przez poddanie powierzch-
ni jej pod dzialanie strumienia powietrza
z piaskiem.

Jako mase pokrywajaca i wypelniaja-
ca stosuje sie np. rozciefczong zawiesine
celulozy, ktéra miesza sie z zawiesing kle-
ju, zawierajgca duzo wolnej zywicy, przy
czym punkt topnienia wolnej zywicy obni-
za sie celowo za pomoca odpowiednich do-
datkéw. Zamiast zywic naturalnych mozna
réwniez jako Srodki wiazgce lub lepisz-
cza zastosowaé zywice sztuczne o edpo-
wiedniej temperaturze. Mozna oczywiScie
oprocz tego stosowaé rdéwniez masy wy-
peliajace, niezawierajgce zadnych wi6-
kien, wykonane z odpowiédnich zywic
sztucznych, aczkolwiek masy, zawierajace

Sposéb

- nia otworéw

wlékna, sa korzystniejsze ze wzgledu na
wieksza jednorodno$é, a takze ze wzgle-
déw gospodarczych.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb odnawiania kart dziurko-
wanych do maszyn buchalteryjnych i in-
nych, znamienny tym, ze karty dziurko-
wane pokrywa si¢ po jednej lub oby-
dwu stronach cienkg warstwg masy
plastycznie cieklej, nastepnie poddaje sie
je takiemu stlaczaniu, np. na kalandrach,
ze grubo§é¢ Kkart nie staje sie zasadniczo
wieksza.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tym, ze do pokrywania kart i wypelnia-
stosuje sie mase termopla-
styczng, zawierajaca zywice naturalng lub
sztuczng, ewentualnie zmieszang z sub-
stancja wldknista.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tym, ze do pokrywania kart i wypelnia-
nia dziurek stosuje sie substancje wiékni-
sta, zmieszang z termoplastycznymi lub
topliwymi $§rodkami wigzacymi albo tez
zawiesine substancji wldknistej.

4. Sposéb wedlug zastrz. 1 — 3, zna-
mienny tym, ze stosuje si¢ warstwe pokry-
wajacg w postaci cienkiego runa.

5. Sposéb wedlug zastrz. 2 — 4, zna-
mienny tym, ze karty ogrzewa si¢ podczas
stlaczania, przed stlaczaniem lub tez pe
stlaczaniu ich.

6. Sposob wedlug zastrz. 1 — 5, zna-
mienny tym, ze nadrukowang strone kar-
ty dziurkowanej przed pokryciem jej ma-
83 doprowadza sie do stanu szorstkiego
np. przez szlifowanie lub za pomocg stru-
mienia piaskowego.
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